
新製品紹介 

1.0MM ロッキング HPI 
コネクタ 
 
• 信頼性の高い安全な電線対基板接続を提供 

• 嵌合時の明快な嵌合音とクリックフィーリングを実現 
 
 
 
TE Connectivityの新しい1.0mmピッチ ロックHPI(High Performance Interconnect）コネクタは、信

頼性の高い、安全な電線対基板信号または低電源接続を必要とする薄型アプリケーションのニー

ズに対応します。 ロック機能は、プラグアセンブリとレセプタクル間の安心の嵌合接続を提供し、嵌

合時に明快な嵌合音とクリックフィーリングをお届けします。 
 

主な特長 
• 新しいロック機能により、信頼性の高い安全な
電線対基板接続を提供 

• 嵌合時の嵌合時の明快な嵌合音とクリックフィーリ

ング 
• 金めっきは、過酷な環境アプリケーションにて
接触部を腐食から保護 

• 幅広い製品ポートフォリオには、水平および
ライトアングル基板取り付けオプション、3〜
15の極数をラインアップし、金および錫めっき
を用意 

 
 
 
詳細 
HPIコネクタ製品ページ 
FAQページ 
HPIコネクタリファレンスガイド  
ロッキングHPIコネクタ型番リスト 

アプリケーション 
• データセンターサーバー 
• コンシューマーエレクトロニクス 
• ドローン 
• プリンタ 
• 生活家電 
• 自動車インフォテーメント 
• 医療機器 

 
電気的特性 

• 定格電流: 1A 
 
機械的特性 

• ピッチ: 1.0mm 
• 電線サイズ：AWG 32-28 

 
材料 

• 端子めっき材料：錫、金、金フラッシュめっき

 
 
 
 
 
 
 

TE Connectivity, TE and TE connectivity (logo) are trademarks. 

https://www.te.com/global-en/products/connectors/pcb-connectors/wire-to-board-connectors/intersection/high-performance-interconnects.html
https://www.te.com/global-en/faqs/high-performance-interconnects-hpi.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773713-2_HPI_QRG_EN&DocType=DS&DocLang=EN
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/1p0mm-locking-hpi-partslist-cf.xlsx
k438
スタンプ


	詳細
	電気的特性
	機械的特性
	材料

